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2021年以来，龙华区充分

发挥半导体与集成电路产业发

展政策作用，支持集成电路新技

术新产品研发、支持集成电路技

术取得重大突破、支持公共服务

平台建设、支持建设集成电路专

业孵化器、鼓励集成电路推广应

用、支持集成电路投融资项

目。同时，打通重点企业服

务“最后一公里”，强化集成

电路产业交流合作等方式，

承担起深圳“20+8”产业集

群发展规划中“化合物半

导体集聚区”的重任。

目前，龙华区已明确半

导体制造、半导体装备和化合

物半导体三大特色产业方向，将

主动承接市级重大项目布局，打

造集成电路设计、制造、先进封

测以及高端装备制造重大项目

承载区，积极引进培育化合物半

导体产业生态，形成从材料到芯

片制造到器件应用完整的宽禁

带半导体产业链条。

本次出台的《若干措施》，再

次彰显出龙华区精准施策能

力。例如，针对半导体与集成电

路设计这一关键环节，政府将重

点扶持企业购置国产化EDA设

计工具软件和 IP，以及开展

MPW流片和首次工程流片，每

年最高补贴可达100万元。此

外，积极鼓励企业围绕产业链上

下游展开并购重组。对于成功

并购国内外半导体与集成电路

产业链相关企业（含研发机构）

的企业，政府将给予最高500万

元的一次性资助。对于销售自

研芯片、模组、自研化合物半导

体材料、自研化合物半导体装备

等产品且符合龙华产业发展导

向的企业，龙华区政府亦给予大

力奖励，每年最高奖励可达250

万元，旨在通过充分发挥政策支

持的引领作用，促进半导体与集

成电路产业再进一步。
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半导体与集成电路作为新一

代信息技术的核心，正在全球范

围内引发一场前所未有的产业变

革。龙华区高度重视半导体与集

成电路产业发展，将其纳入“1+

2+3”现代制造业产业体系，并实

施集成电路产业发展三年行动。

截至目前，龙华区已基本建成自

主创新能力强、技术特色明显、规

模化程度高、产业配套齐全的集

成电路产业体系，基本建成具有

一定规模的集成电路产业集群。

为进一步促进半导体与集成

电路产业发展，龙华区科创局根

据《新时期促进集成电路产业和

软件产业高质量发展的若干措

施》《广东省培育半导体与集成电

路战略性新兴产业集群行动计划

（2021-2025年）》和深圳市半导

体与集成电路产业规划等文件精

神，调研了重点企业、协会、机构，

分析了龙华区半导体与集成电路

产业发展状况，并结合龙华区实

际制定了《若干措施》。

《若干措施》分为总则、推动

产业集聚发展、提升产业创新能

力、完善产业生态体系和附则五

个部分，共22条，旨在通过政策

扶持，鼓励企业加大研发投入，加

速科技成果转化效率，推动半导

体与集成电路产业成为龙华区创

新发展、经济增长的重要引

擎。其中，推动

产业集聚

发展一章，涵盖支持企业发展壮

大、支持企业兼并重组、支持产业

园区建设运营等条款；提升产业

创新能力一章，涵盖支持半导体

与集成电路设计、支持设计工具

研发、支持产品测试验证、支持产

品推广应用等条款；完善产业生

态体系方面，涵盖降低企业用房

成本、降低企业用人成本、支持公

共服务平台建设运营、支持企业

融资、加强产业服务支撑等条款。

十余条具体且强效的政策举

措，既有支持企业发展壮大、兼并

重组以及产业园区建设运营等基

础性措施，也着重突出了对半导

体与集成电路设计、设计工具研

发、产品测试验证等关键环节的

支持。针对符合条件的企业，政

府将给予10万至800万元不等的

资金补贴，单条政策的年度资助

总额更是高达2000万元，为产业

发展构筑起全方位的政策支撑体

系。

据悉，该政策的预期目标是

打造具有强大吸引力和竞争力的

半导体与集成电路产业集聚区，

吸引大量半导体与集成电路企业

和创新人才汇聚龙华，在未来数

年内，区内高新技术企业数量实

现显著增长，打造一批半导体与

集成电路专业园区。

经过集成电路产业发展三

年行动计划的实施，龙华区半导

体与集成电路产业已呈现出企

业创新能力跃升、创新支撑日趋

完善、园区集聚效应突出等特

征。

据统计，截至目前，龙华区

拥有半导体与集成电路企业

208家，总产值313.27亿元。其

中，产值超10亿元的行业龙头

企业3家，产值超5亿元的骨干

企业7家；国高企业145家，国家

级专精特新“小巨人”企业 14

家，专精特新企业65家。根据

行业类型细分，有设备企业89

家、制造企业29家、材料企业和

封测企业11家、设计企业16家。

在龙华区发展壮大的中科

飞测、金誉半导体、瑞波光电子

等业内具有一定影响力的优质

集成电路企业，涉及集成电路设

计、制造、封装测试、芯片模组、

显示、LED、储能、电池等产

业，设备领域优势突出，产业链

条齐全。

创新驱动是半导体与集成

电路产业高质量发展的必由之

路，在全球半导体产业快速发展

的大背景下，国内半导体质量控

制设备行业的国产化率尚不足

10%，对于国内厂商来说，这意

味着还有超过90%的潜在市场

空间有待开发。为加速形成创

新成果，龙华区已引进、培育省

级创新载体17个，市、区级创新

载体12个，1家重点研发机构。

其中，电子科技大学（深圳）高等

研究院积极促进学院优势科技

资源与深圳电子信息产业发展

深度融合，聚焦电子信息功能材

料、后摩尔时代集成电路与微系

统、高端测试仪器、计算机辅助

工程（CAE）软件等研究方向，开

展重大科学问题和战略方向的

研究，形成科技平台支撑体系，

目前正在积极创建系统级集成

电路测试国家质量标准实验室。

与此同时，龙华区于2021

年便规划建设了首个定位高端

半导体集成电路产业集聚基地

的半导体产业园区，截至去年

底，园区入驻企业13家。随后

又积极规划龙华数字创新中心、

龙华区集成电路测试产业园等

园区，重点引进与半导体相关的

国家、省、市、区级重点研发机构

和高层次人才创办企业，其中，

龙华数字创新中心已招引15家

区外、16家区内半导体与集成

电路企业入驻，集成电路测试产

业园已引育孵化深测芯检测认

证公司等20余家高科技企业。

未来，龙华区计划与三一云

都、英泰工业园等重点园区筹备

开展半导体与集成电路专业园

区建设，吸引半导体与集成电路

企业和创新人才汇聚。预期通

过政策扶持，鼓励企业加大研发

投入，加速科技成果转化效率，

推动半导体与集成电路产业专

业园区成为龙华区创新发展的

重要引擎。

相关企业最高可获800万元资金补贴
龙华半导体与集成电路产业已成规模

精准施策促进半导体与集成电路产业再升级

在去年10月25日召
开的推动高质量发展系列
主题新闻发布会上，龙华
区提出要加快打造“1+2+
3”现代制造业体系，其中
“3”是以半导体与集成电
路、低空经济、现代时尚三
大产业为潜力新赛道，将
重点打造成三个300亿级
的产业集群，形成新的增
长引擎。
日前，龙华区印发《深

圳市龙华区关于支持半导
体与集成电路产业发展若
干措施》（以下简称《若干
措施》），推动半导体与集
成电路产业高质量发展，
推动产业创新成果加快转
化为新质生产力。

龙华区半导体产业园龙华区半导体产业园。。

电子科技大学电子科技大学（（深圳深圳））高等研究院高等研究院。。

▲未来，龙华区计划与三一云都、英泰工业

园等重点园区筹备开展半导体与集成电路专业

园区建设，吸引半导体与集成电路企业和创新人

才汇聚。图为三一云都产业园。


